
射频绝缘子、集成电路管座、电子封装壳体

产品名称 射频绝缘子、集成电路管座、电子封装壳体

公司名称 北京勒思瑞荣鸿电子配件有限公司

价格 26.00/套

规格参数

公司地址 北京市朝阳区酒仙桥中路26号院2号楼丽港大厦B
座816

联系电话 010 - 84562375 13661360153

产品详情

半导体集成电路封装外壳

该类封装外壳为我公司军标线代表品种，具有体积小、重量轻、集成度高等特点，工艺成熟，能有效保

证半导体芯片长期稳定工作，具有较高的可靠性。外壳主要用于运算放大器、线性放大器、电压调整器

、模拟乘除法器、时基电路、对数放大器等模拟集成电路和接口集成电路。

在材料选择上，外壳所用金属材料可选用4J29（可伐合金）、铁镍钴合金、4J42铁镍合金、4J50铁镍合金

、10#钢、不锈钢、硅铝、铜等金属材料，而熔封材料可选择钼组玻璃和钢组玻璃作为绝缘熔封材料，钎

焊材料以Ag72Cu28为主要焊接材料。

外壳的尺寸公差除特殊要求外，一般按GB1804-2000中的m级。

外壳的表面镀涂可根据要求进行镀金、镀镍以及局部镀涂。

外壳的内外引线长度可根据用户要求确定。

可根据用户要求对该类外壳进行设计和生产。
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